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初心不辍“芯”路致远
——合肥集成电路产业的奋进之路

主办单位主办单位：：安徽省档案馆安徽省档案馆

产业兴则城市兴，创新强则根基强。2026年安徽省人民政府工作报告关于“十五五”时期主要目标和重大任务部分中，

提出大力发展智能网联新能源汽车、新一代信息技术、人工智能等十大新兴产业，勾勒出包含集成电路在内的安徽新一代信

息技术产业从技术突破到集群壮大、从补齐短板到迈向一流的发展蓝图，而这一蓝图的核心承载地，自然少不了省会合肥。

循着政策指引回望，安徽合肥，这座以科教立城的城市，用持之以恒的坚守与深耕，将集成电路产业的“种子”培育成枝繁

叶茂的“森林”，从默默无闻到崛起为拥有世界级“芯屏”产业集群的“中国 IC之都”，书写了一段政企协同、产学研联动的创新

奋进史。合肥的“芯”路历程，在安徽省档案馆的馆藏档案中，得到了较为详实的印证与解答。
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进入新时代，合肥集成电路产业迎来跨越式发展，

从初步集聚到形成完整产业链，从跟随模仿到部分领域

领跑，这份成长，既是对档案中最初愿景的践行，更是安

徽（合肥）持续发力、久久为功的成果。

芯片和我们的生活息息相关。打个形象的比喻，芯片

就是“工业血液”，没有芯片，手机、电脑、汽车等就没有办

法运行。如今的合肥，已形成以新站高新区为核心的集成

电路产业集群，构建了从IC设计、晶圆制造、芯片封装、成

品测试到终端应用的完整产业链生态，成为全省首个同时

拥有硅基和多品类第三代化合物半导体、产业链上下游环

节最齐全的产业园区。截至2025年11月，新站高新区已

汇聚集成电路上下游产业链产业超60家、从业人员近万

人、总投资超千亿元；合肥综保区作为核心承载地，集聚了

众多集成电路产业链重点企业，区内企业授权发明专利数

量累计突破1000件，依旧保持全市集成电路产业单位面积

成效最显著的区域地位，产业能级持续提升。

晶合集成的发展历程，是合肥“芯”产业崛起的生动

案例。这家位于合肥综保区的企业，成立于2015年，是

合肥建投与力晶创投合资成立的安徽省首家12英寸晶

圆代工企业，打破了当时省内高端芯片制造依赖外部的

局面。从2017年正式投产，到2023年在科创板挂牌上

市，创下“安徽史上最大IPO”纪录，再到2024年显示驱

动芯片全球市场占有率领先地位，成为国内第三、全球

前十的晶圆代工厂，晶合集成的快速发展，彰显了合肥

“芯”产业的发展速度与实力。

除了晶合集成这一“链主企业”，合肥还培育出了一

批细分领域的龙头企业，形成了“百花齐放”的产业格

局。颀中科技作为境内收入规模最高的显示驱动芯片

封测企业，在全球显示驱动芯片封测领域位列前三，其

开发的“显示驱动芯片铜镍金凸块制造技术”，实现了技

术突破与成本控制的双重目标；汇成股份作为最早一批

实现12英寸晶圆金凸块量产的显示驱动芯片封测企

业，打破了境外垄断。这些企业的崛起，构建起完整的

产业链闭环，让合肥“芯”产业的竞争力持续提升。

产业的持续发展，离不开创新生态的支撑。2025年

12月，合肥新站集成电路产学研创新联盟正式成立，同步

启动“新站NANO”公共服务平台（新站微纳加工测试公

共服务平台），构建起“政产学研金服用”深度融合的协同

创新生态。联盟由北航合肥创新研究院担任理事长单

位，汇聚38家会员单位，通过搭建常态化交流渠道，打通

创新壁垒，促进资源互补；“新站NANO”平台则集芯片设

计、加工、封测、中试于一体，为科研机构与企业提供全流

程服务，加速科研成果转化。同时，校企合作持续深化，

北航合肥研究院与晶合集成、安徽职业技术大学分别签

署人才培养协议，构建起多层次、贯通式的人才供给体

系，为产业发展储备智力资本，这与1982年档案中“依托

科教资源、强化协作支撑”的理念一脉相承。

如今，合肥正持续深化“芯屏”主导产业体系建设，

推动产业链、创新链、人才链深度融合，全力打造具有

国际竞争力的世界级“芯屏”产业集群。未来，合肥

“芯”力量将继续以创新为帆，在国产替代、全球领跑的

道路上勇毅前行，书写更多属于中国“芯”的辉煌篇章，

为国家科技自立自强贡献合肥力量。
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迭代深耕，筑牢“芯”根基

积极布局，播下“芯”种子
20世纪80年代，集成电路作为信息技术产业的核

心，被视为国家科技实力的重要标志。彼时，国内集成

电路产业尚处于起步阶段，安徽凭借雄厚的科教资源，

敏锐捕捉到这一产业机遇，率先提出在合肥布局大规

模集成电路厂的设想，安徽省档案馆馆藏的一份1982

年 10月 30日安徽省人民政府报送国务院并相关部委

的《关于要求在合肥市建设大规模集成电路厂的报告》

便是直观的印证。报告中指出：“合肥市是国家确定的

重要科教基地，现有中国科技大学、电子工程学院、合

肥工业大学等十三所大专院校，还有中国科学院光机

所、等离子体所、智能所、固体物理所及省、市数十个研

究单位；电子工业部部属六个研究所均在我省，其中

1443所（混合集成电路研究所）设在合肥，1016所也将

迁来该市。这些单位拥有比较雄厚的科技力量，可以

为大规模集成电路厂提供良好的协作条件。”

此外，报告中还提及：“中国科技大学正在合肥市

建设同步电子辐射装置，建成后，可提供高亮度、高稳

定度的辐射光，广泛应用于超大规模集成电路的光刻

显微技术。”这些都为合肥集成电路产业的长远发展埋

下了重要伏笔。

这份跨越40余年的档案，不仅彰显了安徽省委、省

政府的战略远见，更记录了合肥发展集成电路产业的

先天优势——科教资源富集、科研力量雄厚，这些“基

因”始终贯穿合肥“芯”产业的发展全过程。

政策护航，培育“芯”沃土
步入21世纪，国家对集成电路产业的支持力度不

断加大，国内市场需求持续增长，集成电路产业迎来发

展的黄金机遇期。安徽省档案馆馆藏的《对安徽省政

协九届四次会议第0553号[工业引领 走新型工业化道

路 全力以赴做大做强安徽省及合肥市的集成电路产

业]提案的答复》档案，记录了合肥集成电路产业起步破

局的重要阶段。

这份2006年由安徽省信息产业厅出具的答复，回

应了当时合肥集成电路产业的发展布局与成效。答复

记载，“十五”以来，安徽集成电路产业的发展环境在各

级政府的重视下得到较大改善，“特别是合肥市加大工

作力度发展集成电路产业取得重大突破”。

其中，当时的合肥经济开发区（合肥经济技术开发

区）和合肥高新开发区（合肥高新技术产业开发区）成为

产业起步的核心载体。答复中记载，合肥经济开发区微

电子产业基地建设已两年多，总占地面积约500亩，已高

标准完成道路、供水、供电、通讯、排水“五通一平”，明确

以集成电路项目为主，兼顾发展印刷电路板（PCB）、SMT

加工、混合集成电路、电子材料基板等相关产业，“目前，

年产1亿只集成电路封装线已建成投产”。与此同时，合

肥高新开发区则形成了集成电路设计企业的集聚态势，

为产业发展构建了初步的产业链雏形。

值得注意的是，这一阶段的发展，始终延续了“协

作”理念——政府、科研机构、企业协同发力，形成了上下

联动、政企联动、产学研联动的良好格局。这种协作精

神，成为合肥集成电路“芯”产业持续发展的重要动力。
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